
3D NAND Scaling Challenges and Materials Solutions

초록: 

2D CTF cell 개발에서 200단이상의양산 3D NAND에이르기까지의
20여년의기술적인도전을극복한과정을돌아보고, 앞으로 1000단이상의 3D 

NAND를향한기술적인과제와극복을위한시도들을소개한다. 
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